
ThinkCentre M75q Gen 5 12RRS10B00

RENDIMIENTO
Procesador

AMD Ryzen  5 PRO 8500GE (6C / 12T, 3.4 / 5.0GHz, 6MB  
L2 / 16MB L3)

Gráficos

Integrados AMD Radeon   740M

Chipset

AMD PRO 600

Memoria

1x16GB SO-DIMM DDR5-5200

Slots de memoria

2 x DDR5 SO-DIMM con capacidad de doble canal

Memoria máxima[1]

Hasta 32GB (2x 16GB DDR5 SO-DIMM)
Almacenamiento

512GB SSD M.2 2280 PCIe®4.0x4 NVMe® Opal 2.0

Soporte de almacenamiento[2]

2 x M.2 2280 SSD, hasta 1TB cada bahía

Chip de audio

Audio de alta definición (HD), Realtek®ALC233 codec

Altavoces

Altavoces integrados

Adaptador de corriente

Adaptador 65W 89%

DISEÑO
Teclado

Teclado con lector de tarjetas Smartcard, Negro, Español

Ratón

Ratón con lector de huella dactilar, Negro

Bahía de expansión

3 x M.2 slots (uno para WLAN, dos para SSD)

Color

Negro

Chasis sin herramientas

Tornillos para chasis sin herramientas

Soporte VESA

1xVESA Mount

Factor de forma

Tiny (1L)

Dimensiones (WxDxH)[3]

179 x 182.9 x 36.5 mm con topes de goma
Peso[4]

1.25 kg (2.76 lbs)

CONECTIVIDAD

Ethernet

Integrado 100/1000M

WLAN + Bluetooth®[5]

AMD Wi-Fi®6E RZ616,802.11ax2x2 +BT5.3

Puertos frontales

• 1xUSB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), solo  
transferencia de datos

• 1xUSB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con capacidad  

Always On y carga 5V@2.1A

• 1xUSB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
• 1xauriculares/micro combo jack (3.5mm)

Puertos traseros

• 3x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)
• 1xDisplayPort  1.4 (HBR2, DSC)
• 1xUSB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
• 1xHDMI®2.1TMDS
• 1xEthernet (RJ-45)

Puertos opcionales traseros (configurados)

1xDP 1.4

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
Chip de seguridad

TPM 2.0, certificado TCG, certificado FIPS 140-2

Seguridad física

Kensington® Security Slot , 3 x 7 mm

Chassis Intrusion Switch

Chassis Intrusion Switch

SERVICIOS
Garantía

1 año onsite

CERTIFICACIONES
Certificaciones medioambientales

• ENERGY STAR® 8.0
• EPEAT Gold
• ErP Lot 3
• RoHS compliant
• TCO Certified 9.0

Mil-Spec Test

MIL-STD-810H
• Radiación solar
• Arena y polvo
• Baja presión
• Alta temperatura
• Baja temperatura
• Choque térmico
• Humedad
• Vibraciones
• Golpes
• Contaminación por fluidos
• Sal

SOFTWARE
Sistema operativo

Windows® 11Pro, Español

MODELO
Fecha de anuncio

Fin de soporte

:2024-06-11

:2031-01-11EAN / UPC / JAN :0198153737321

1 La memoria máxima está basada en resultados de pruebas con la oferta 

de memoria actual de Lenovo.

2 La capacidad máxima de cada tipo de almacenamiento está basada en 
resultados obtenidos con la oferta actual de almacenamiento de Lenovo.

3 The system dimensions may vary depending on configurations.
4 El peso del equipo es aproximado y basado en resultados en el  

laboratorio de Lenovo, que puede variar según el proveedor del 

componente o el proceso de fabricación. Podríano ser el peso exacto 

de cada modelo concreto.

Lenovo se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin notificación 
previa.
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